
 

 

SIGRAFINE® R6910 
 
 
材料：  石墨 

成型工艺：  等静压成型 

应用领域：  半导体、光伏 

 
 
SIGRAFINE® R6910 材料数据 
 
典型特性 单位 测试标准 数值* 

平均粒径 ISO 13320 10 
体积密度 g/cm³ DIN IEC 60413/204 1.85 
开口气孔率 Vol. % DIN 66133 9 
洛氏硬度 5/100 DIN IEC 60413/303 100 
电阻率 DIN IEC 60413/402 10 
抗弯强度 MPa DIN IEC 60413/501 60 
热膨胀系数（20 – 200 °C） K-1 DIN 51909 4.5 x 10-6 
热导率（20 °C） Wm-1K-1 DIN 51908 140 

  * 不同尺寸矩形块和圆形块的典型平均值。实际单块数值可能因尺寸和规格而异。如需工程或设计用途，请联系我们的技术销售团队。 
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以上数据基于我们最新的研究结果，仅作为产品和应用性能的参考，并非是对产品 

性能或适用于特定应用的保证。知识产权归⻄格⾥，并依法得到保护。产品质量保 

证的具体内容请参阅“通用销售条款”。 
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